
Title (en)
SOIL REMOVAL DEVICE AND METHOD FOR CREATING A HOLE IN THE GROUND

Title (de)
BODENABTRAGSVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM ERSTELLEN EINES LOCHES IM BODEN

Title (fr)
DISPOSITIF D'ENLÈVEMENT DE SOL ET PROCÉDÉ DE PRODUCTION D'UN TROU DANS LE SOL

Publication
EP 3819433 A1 20210512 (DE)

Application
EP 19207440 A 20191106

Priority
EP 19207440 A 20191106

Abstract (en)
[origin: WO2021089627A1] The invention relates to a ground removal device and a method for producing a hole in the ground by means of a
removal tool, which is designed and can be driven for the removal of ground material. According to the invention, at least one image-capturing unit
is arranged on the removal tool, which is designed for creating an image of the upcoming ground when introducing the removal tool into the ground
and removing ground material.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Bodenabtragsvorrichtung und ein Verfahren zum Erstellen eines Loches im Boden mittels eines Abtragswerkzeuges,
welches zum Abtragen von Bodenmaterial ausgebildet und antreibbar ist. Nach der Erfindung ist an dem Abtragswerkzeug mindestens eine
Bilderfassungseinheit angeordnet, welche zum Erstellen eines Bildes des anstehenden Bodens beim Einbringen des Abtragswerkzeuges in den
Boden und Abtragen von Bodenmaterial ausgebildet ist.
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